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符合RoHS物料声明专用章

审核:

设计:

批准:

VPX弯式压接型公端

技术要求
▲材料及电镀要求
1、塑胶基座：耐高温热塑性塑料，UL94 V-0

▲电气性能
1、额定电流：1A/PIN(信号)
2、额定电压：50V

3、接触电阻：80mΩ max.
4、绝缘电阻：1000MΩ min.@100V DC
5、耐电压：500V
▲机械性能
1、插入力：0.75N/PIN max.
2、拔出力：0.15N/PIN min.
3、机械寿命：500次
▲工作环境：-55℃-- +125℃

其它详见产品规格书！
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单端信号

电源 接地 无信号

差分信号

信号排列示意图
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℄ OF WAFER 1

未注公差±0.05

（注：差分信号中的“+”“-”仅代表是一对差分

对，与实际布线时的正负信号无直接对应关系)

BA1410189-3

BA1410189-2

接触区域底层镀镍1.27μm min,表层镀金1.27μm min

接触区域底层镀镍1.27μm min,表层镀金0.76μm min

BA1410189-X

附表1
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调整推荐的PCB孔径公差 23.05.22

更改内容 批准更改标记 日期

未注尺寸公差 

＞30-120

GB1804-m

0-6
＞6-30

±0.3

±0.1
±0.2

角度公差 ±2°




